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福建自贸试验区厦门片区集成电路双创平台

专项资金申报指南

一、申报对象

（一）申报企业须符合以下条件：

1.具有独立法人资格，在厦门自贸片区高崎园区机场北

片区经营且依法纳税。

2.具有 5 人及以上稳定技术团队（缴交社保）。

3.专门从事集成电路（以下简称“IC”）设计、制造、

封装测试，芯片销售以及产业链的材料、设备、应用等生产、

研发、公共服务。

4.经厦门自贸委高崎园区管理局确认的集成电路双创

平台(以下简称“平台”)内 IC 企业。

（二）申报企业须提供以下材料：

1.对按月份申请的场地租金补助，需提供政策申报补助期

内企业职工社保缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭

证）等相关材料；对按年度申请的其他补助，需提供汇算清缴

年度最后一个月的企业职工社保缴纳证明（包括劳务派遣人员

代缴社保付款凭证）等相关材料。

2.新入驻的企业，首次申报补助时需提供入驻的报备或申

请材料。其中，入驻万翔国际商务中心 2#楼的企业提供入驻申

请表，其他企业提供平台入驻备案表。
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3.信用承诺书（附件 1-1），申报存量企业场地租金补助

或增资奖励的，还须补充提供承诺材料（附件 1-2）。

二、扶持标准

（一）首次入驻租金补助

1.申报条件

（1）台湾 IC 企业的法定代表人必须为台湾籍人员，且企

业台资占比须大于 50%。

（2）对入驻平台后首次申报的企业，申报期限内如未达到

5 人及以上稳定技术团队要求的，可延后至企业达到条件后，

再开始申报。首次入驻是指 2022 年 4 月 1 日（含）后新设立

或迁入平台的 IC 企业。

（3）对于 2022 年 4 月 1 日前已入驻平台的 IC 企业，未享

受或享受场地租金补助未满 5 年的，可按照“首次入驻租金补

助”继续申报享受。其中，场地租金补助未满 5 年的，补助起

始时间从该企业首次获得租金补助的时间开始计算。

2.补助标准

按照“先交后补”的方式，前三年按实际租金的 100%补助，

第四、第五年按实际租金的 50%补助，台湾 IC 企业按实际租金

的 100%补助，补助期不超过五年，每家企业补助的建筑面积不

超过 300 平方米,租金补助标准不超过 50 元/平方米（非台湾

IC 企业第四、五年不超过 25 元/平方米）。

3.申请材料

（1）租金补助申请表（附件 2）。
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（2）与出租方签订的场地租赁合同复印件，合同变更地址

或续签，提供自入驻园区起签订的第一份合同至最后一份合同

（含终止合同）复印件。

（3）租金发票复印件等相关佐证材料。

（4）台湾 IC 企业还需提供：企业法定代表人身份证件复

印件、商事主体登记的备案信息，以及实际外资到资证明的复

印件（任一即可）：银行入账业务回单、银行收汇客户回单及

其他由第三方出具的且法律认可的入资证明（到资证明文件按

入资先后排序）。

（二）贷款贴息和担保费补助

1.申报条件

（1）申报企业为首次入驻平台的 IC 企业。

（2）注册资金 1000 万元（含）以上且实际到资不低于 20%。

（3）企业在银行获得生产经营贷款产生的利息，以及通过

融资性担保公司担保（或保险公司保险）所产生的担保费（保

险费），均在企业入驻之日起三年内产生。

2.补助标准

按照企业的银行贷款利息、保险公司担保费及保险公司的

保险费用总额的50%给予补助，每家企业补助金额最高50万元。

3.申请材料

（1）贷款贴息和担保费补助申请表（附件 3）。

（2）企业申报补助期间的银行贷款支付利息、担保费的

相关佐证材料（包括但不限于银行借款合同、借据、借款资金
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到位凭证、银行加盖公章的利息支付对账单或利息支付凭证，

担保合同、银行支付凭证、发票或其他佐证材料等，要求与利

息及担保费支付汇总表一一对应）。

（3）第三方机构审计出具的企业注册资金及到位情况和

银行贷款支付利息、担保费等实际费用支出的专项审计报告。

（三）存量企业场地租金补助

1.申报条件

（1）企业自首次获得租金补助的时间至申报存量企业场地

租金补助期限的起始时间已满 5 年。

（2）申请补助年度，企业已被列入“厦门市重点上市后备

企业”或企业上一年度营业收入不低于 8000 万元，且在申报

年度最近三年内年均增长率不低于 10%。

2.补助标准

按照“先交后补”的方式，按实际租金的 100%补助，补助

期不超过三年，每家企业补助的建筑面积不超过 1000 平方米,

租金补助标准不超过 50 元/平方米。

3.申请材料

（1）租金补助申请表（附件 2）。

（2）厦门市重点上市后备企业的相关佐证材料，或达到

申报条件时近三年的第三方机构审计的财务审计报告（或财务

报表）复印件。

（3）与出租方签订的场地租赁合同复印件，合同变更地

址或续签，提供自入驻园区起签订的第一份合同至最后一份合
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同（含终止合同）复印件。

（4）租金发票复印件等相关佐证材料。

（四）增资奖励

1.申报条件

申报年度企业增资且实际到资 1000 万元以上。

2.补助标准

按照年度实际增资到资额的 1%给予奖励，每家企业每年奖

励最高 200 万元。

3.申请材料

（1）增资奖励申请表（附件 4）。

（2）证明企业增资的验资报告。

（3）登记备案证明。

（五）毕业生就业补助

1.申报条件

（1）平台内 IC 企业引进的毕业生。

（2）获得市级“集成电路产业相关紧缺专业毕业生生活补

助”。

2.补助标准

按申报年度获得市级“集成电路产业相关紧缺专业毕业生

生活补助”补助金额的 20%给予区级配套补助。

3.申请材料
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注册在厦门自贸片区的企业登陆“中国（福建）自由贸易

试验区厦门片区管理委员会”（http://ftz.xm.gov.cn/）-“免

申即享”模块，即可直接申报享受。

（六）台湾优秀毕业生就业补助

1.申报条件

（1）毕业于 THE 或 QS 或 ARWU 世界排名（2015 年以来）

前200名高校的全日制毕业生，或毕业于台湾地区的下列高校：

清华大学（新竹）、台湾大学、交通大学（新竹）、阳明大学、

成功大学、中央大学、台湾科技大学、中山大学（高雄）、长

庚大学、中兴大学、台湾师范大学、台北科技大学、中正大学、

高雄师范大学、暨南国际大学、台湾海洋大学、政治大学、云

林科技大学、彰化师范大学。

（2）毕业后 2 年内到平台内 IC 企业就业，并签订 3 年及

以上的劳动合同或聘用合同的台湾籍员工。

2.补助标准

按本科生 10 万元、硕士生 20 万元、博士生（含博士后研

究员）30 万元给予就业补助，按 50%、30%、20%的比例分 3 年

发放。

3.申请材料

（1）台湾优秀毕业生就业补助申请表（附件 5）。

（2）台胞证或其他有效身份证件的复印件。

（3）学历学位证书证明、教育部学历学位认证证书复印

件，THE 或 QS 或 ARWU 世界排名（2015 年以来）前 200 名高校
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全日制毕业生需提供毕业学校的排名佐证材料。

（4）与平台用人单位签订的劳动合同或聘用合同复印件。

（5）银行机构出具的用人单位实际支付薪酬证明（工作

满一年、两年、三年时提供）。

（七）台湾及外籍人才生活补助

1.申报条件

（1）经市委组织部、市人力资源和社会保障局审核认定的

厦门市台湾特聘专家、专才，或办理 A 类、B 类《外国人工作

许可证》且工作 6 个月及以上的境外人才。

（2）到平台内 IC 企业就业，并签订劳动合同或聘用合同。

2.补助标准

台湾专家、专才分别按照 3500 元/月、2000 元/月给予区

级配套补助，境外 A 类、B 类人才分别按照 3500 元/月、2000

元/月给予补助，每人补助期限不超过 3 年。

3.申请材料

（1）台湾及外籍人才生活补助申请表（附件 6）。

（2）厦门市台湾特聘专家（专才）证书或外国人工作许

可证复印件。

（3）与平台用人单位签订的劳动合同或聘用合同复印件。

（4）银行机构出具的申报期内用人单位实际支付薪酬证

明及申报年度“个人所得税纳税记录”复印件。

（八）实习补助

1.申报条件
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（1）专业符合《厦门市集成电路产业相关紧缺专业目录》

的全日制本科以上学历在校学生。

（2）毕业前到平台内 IC 企业实习，并签订实习协议。

2.补助标准

按照企业发放实习补助的 100%给予一次性实习补助，本科

生最高 1000 元/月、硕士生最高 2000 元/月、博士生最高 3000

元/月，每名实习生补助期限不超过 6 个月，每家企业每年补

助名额不超过正式员工数的 50%且不超过 15 名。

3.申请材料

（1）高校学生实习补助申请表（附件 7）。

（2）有效期内身份证复印件、教育部学籍在线验证报告

或学校出具的在校就读证明材料。

（3）企业与学生签订的实习协议复印件。

（4）企业发放实习补助的银行转账凭证复印件。

（九）人才经济发展贡献奖励

1.申报条件

（1）平台内 IC 企业高管、核心骨干人员。

（2）年度个人经济发展贡献不低于 3 万元。年度个人经济

发展贡献是指每自然年度（1-12 月）在厦门自贸片区缴交的个

人所得税（含股权转让、二级市场减持股票、股息红利以及工

资薪金所得的个人所得税）。

2.补助标准

按照年度个人经济发展贡献两区（自贸片区和湖里区）留
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成部分的 50%给予奖励。

3.申请材料

（1）人才经济发展贡献奖励申请表（附件 8）。

（2）任职证明（附件 9）。

（3）与平台用人单位签订的劳动合同或聘用合同复印件。

（4）申报年度“个人所得税纳税记录”复印件及“个人

所得税纳税清单”复印件，并加盖用人单位公章。

（十）流片补助

1.申报条件

（1）经确认的平台内现有 IC 企业。

（2）获得市级“流片补助”。

2.补助标准

按照申报年度获得市级“流片补助”补助金额的 30%给予

区级配套补助。每家企业每年度所获市、区补助金额合计不得

超过其流片的实际发生额。

3.申请材料

注册在厦门自贸片区符合条件的企业登陆“中国（福建）

自 由 贸 易 试 验 区 厦 门 片 区 管 理 委 员 会 ”

（http://ftz.xm.gov.cn/）-“免申即享”模块，即可直接申

报享受。

（十一）封装费用补助

1.申报条件
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（1）到封装企业或通过第三方公共服务平台进行样品、小

批量封装。

（2）单一型号产品封装的晶圆片数不超过 15 片。

2.补助标准

按照封装费用 90%给予补助，每家企业每年不超过 100 万

元，每家企业每年度所获市、区补助金额合计不得超过其封装

的实际发生额。

3.申请材料

（1）芯片封装补助申请表（附件 10）。

（2）芯片封装补助资金明细表（附件 11）。

（3）企业与晶圆厂流片佐证材料。

（4）芯片封装合同、发票、付款凭证。

（5）实际开展封装的项目说明（包括产品概述、封装类型、

测试方式）及相关佐证材料。

（6）在第三方（不含国家“芯火”双创基地）开展业务的，

需提供第三方与封装厂的代理关系佐证材料。

（十二）芯片首次量产补助

1.申报条件

到 Foundry 厂商或通过第三方公共服务平台进行芯片首次

量产。

2.补助标准

按照芯片首次量产晶圆费用的 30%给予补助，每家企业每

年不超过 200 万元。
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3.申请材料

（1）芯片首次量产补助资金申请表（附件 12）。

（2）芯片首次量产补助资金汇总表（附件 13）。

（3）量产芯片申报市级流片补助的相关佐证材料。

（4）企业与晶圆厂签订首次量产芯片的订单或合同、发票、

付款凭证（境外加工的需提供报关单或委外加工证明）、版图

（彩图）及产品外观等相关佐证材料，单据金额和申报金额等

有关数据如果有不一致需做说明。

（5）经第三方机构审计的申报年度财务审计报告（或财务

报表）复印件；

（6）在第三方（不含国家“芯火”双创基地）开展业务的，

需提供第三方与晶圆厂的代理关系佐证材料。

（十三）公共平台使用补助

1.申报条件

到测试企业开展芯片测试或在双创平台内测试平台开展检

测认证的企业。

2.补助标准

（1）芯片测试按照测试费 35%给予补助，每家企业每年不

超过 50 万元；检测认证按照检测认证费用的 50%给予补助，每

个企业不超过 20 万元。

3.申请材料

（1）公共平台使用补助申请表（附件 14）。

（2）公共平台使用资金明细表（附件 15）。
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（3）企业在晶圆厂流片佐证材料。

（4）使用公共平台的合同、发票、付款凭证。

（5）实际开展测试或认证的相关佐证材料（如测试时长/

测试报告/认证证书等）。

（十四）EDA 工具购买补助

1.申报条件

（1）经核实确认的平台内现有 IC 设计企业。

（2）企业申报年度营业收入达到 5000 万元以上。

（3）自购的 EDA 工具须为申报企业使用的。

2.补助标准

按照实际发生费用的 50%给予补助，每家累计补助金额不

超过 200 万元。

2.申请材料

（1）EDA 工具购买补助申请表（附件 16）。

（2）购买 EDA 设计工具软件费用购置合同、发票、付款凭

证。

（3）购买 EDA 工具必要性说明（包括购买的模块、版本、

功能等基本信息，工具优势以及供应商行业地位概述等说明）。

（4）经税务部门确认的企业纳税申报表（加盖税务章）或

经第三方机构审计的财务审计报告或财务报表。

三、相关事项

1.企业凡是变更名称的，应附上“准予变更登记通知书”

复印件。
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2.申报材料包含外文材料的，需提供对应的翻译件。

3.“毕业生就业补助”和“流片补助”按免申即享给予扶

持。

4.本指南印发前申报的企业，申报材料按照厦自贸委规

〔2022〕7 号文件及其申报操作指南执行，本指南印发后，申

报材料按照本指南执行。

5.本办法涉及的扶持政策，与自贸区、湖里区出台的其他

优惠政策同类的，企业可择优享受，但不重复享受；本办法的

奖励资金需扣除市级同类政策奖励资金的区级承担部分。

6.企业从事集成电路领域包括逻辑电路、存储器、特色工

艺半导体、化合物半导体、微机电系统（MEMS）与智能传感器、

基础电子元器件、Mini/Micro LED、OLED、激光显示等。

7.申报企业注册在厦门自贸片区的，扶持资金按财权、事

权相统一原则由厦门自贸片区、湖里区财政各按 50%承担。

四、申报时间

涉及场地租金补助的，原则上政策每年兑现 2 次，每年 6

月、12 月前分别兑现上一年度下半年、本年度上半年的扶持资

金，涉及市级政策配套或相关的条款，根据市级兑现进度进行

兑现。2022 年下半年扶持资金申请日期为 2022 年 4 月 1 日至

12 月 31 日。

五、申报材料

（一）电子材料编制要求。

线上申报应提供电子档申报材料，纸质材料须提供企业盖
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章后原件的扫描文件，社保证明、个人所得税纳税记录及个

人所得税纳税清单等电子材料须提供原件，并按照申报系统

要求上传提交。

（二）纸质材料编制要求。

线下申报应提供纸质申报材料。

（1）申报材料按照申报表、信用承诺书、申报项目材

料编制、装订。

（2）装订须知：申报表首页作封面，纸质材料装订成

册。纸质材料加注目录、页码（可手写），申报多个项目的，

材料须用彩纸隔开。纸质材料一律用由 A4 纸打印或复印，

相关佐证材料（合同、订单、发票、付款凭证等）须加盖公

司公章，整份材料加盖骑缝章。

（3）材料复印件均提交原件核对。

六、申报审批程序

（一）企业申报

注册在厦门自贸片区的企业提交申报材料纸质版（一式

三份）及相关复印件原件，按时提交厦门自贸片区管委会高

崎园区管理局进行审核（申报表格样式详见附件）。

（二）审核

厦门自贸委高崎园区管理局按照相关规定完成审核。

（三）资金兑现

注册在厦门自贸片区的企业，扶持资金由自贸委、湖里区各

按 50%分别予以兑现。


